
离心铸造C51000耐腐蚀铜棒

产品名称 离心铸造C51000耐腐蚀铜棒

公司名称 云铜铜业（深圳）有限公司

价格 38.00/个

规格参数 品名:磷青铜
牌号:c5210
产地:云南

公司地址 广东深圳市宝安区松岗街道塘下涌第二工业区2-
3栋108室

联系电话 86 0755 23499439 13554829033

产品详情

云铜由云铜股份营销总公司负责全部产品的统一销售，营销总公司下设有北京、上海、成都、深圳四个
国内营销分公司，以此四个城市为中心分别辐射华北、华东、华南、西南市场，昆明本部主要负责云南
省内的市场。此外通过云铜香港有限公司这个窗口走出国门，辐射海外市场，销售粗铜、高纯阴极铜、
黄金和白银，销售区域涉及香港、台湾及泰国等东南亚国家和地区。

云铜“铁峰”牌高纯阴极铜、黄金、白银等产品通过本部、四个片区公司及云铜香港公司的销售网络，
顺利地销售到下游客户手中，直接走到市场前端，与客户做面对面的接触，更有利于销售工作的售后服
务、产品回访、困难解决等工作的开展。经过多年的辛勤耕耘，云铜在全国已具有了一批优质、忠诚的
客户，形成了一个稳定、安全的销售网络。

随着公司的发展，云铜销售网络在近年来不断的强化。以更高的标准来要求自己，坚持产品销售与售后
服务相统一，致力于与客户共同实现双赢、多赢、共赢，与客户建立了良好的关系，在市场上赢得了良
好的信誉。

电工业应用

电子工业是新兴产业，在它蒸蒸日上的发展过程中，不断开发出钢的新产品和新的应用领域。它的应用
己从电真空器件和印刷电路，发展到微电子和半导体集成电路中。

电真空器件

电真空器件主要是高频和超高频发射管、波导管、磁控管等，它们需要高纯度无氧铜和弥散强化无氧铜



。

印刷电路

铜印刷电路，是把铜箔作为表面，粘贴在作为支撑的塑料板上；用照相的办法把电路布线图印制在铜版
上；通过浸蚀把多余的部分去掉而留下相互连接的电路。然后，在印刷线路板上与外部的连接处冲孔，
把分立元件的接头或其它部分的终端插入，焊接在这个口路上，这样一个完整的线路便组装完成了。如
果采用浸镀法，所有接头的焊接可以一次完成。这样，对于那些需要精细布置电路的场合，如无线电、
电视机，计算机等，采用印刷电路可以节省大量布线和固定回路的劳动；因而得到广泛应用，需要消费
大量的铜箔。此外，在电路的连接中还需用各种价格低廉、熔点低、流动性好的铜基钎焊材料。

集成电路

微电子技术的核心是集成电路。集成电路是指以半导体晶体材料为基片（芯片），采用专门的工艺技术
将组成电路的元器件和互连线集成在基片内部、表面或基片之上的微小型化电路。这种微电路在结构上
比最紧凑的分立元件电路在尺寸和重量上小成千上万倍。它的出现引起了计算机的巨大变革，成为现代
信息技术的基础。己开发出的超大规模集成电路，在比小姆指甲还小的单个芯片面积上，能做出的晶体
管数目，己达十万甚至百万以上。国际著名的计算机公司ibm（国际商业机器公司），己采用钢代替硅芯
片中的铝作互连线，取得了突破性进展。这种用铜的新型微芯片，可以获得30%的效能增益，电路的线
尺寸可以减小到0.12微米，可使在单个芯片上集成的晶体管数目达到200万个。这就为古老的金属铜，在
半导体集成电路这个最新技术领域中的应用，开创了新局面。

引线框架

为了保护集成电路或混合电路的正常工作，需要对它进行封装；并在封装时，把电路中大量的接头从密
封体内引出来。这些引线要求有一定的强度，构成该集成封装电路的支承骨架，称为引线框架。实际生
产中，为了高速大批量生产，引线框架通常在一条金属带上按特定的排列方式连续冲压而成。框架材料
占集成电路总成本的1/3-l/4，而且用量很大；因此，必须要有低的成本。

铜合金价格低廉，有高的强度、导电性和导热性，加工性能、针焊性和耐蚀性优良，通过合金化能在很
大范围内控制其性能，能够较好地满足引线框架的性能要求，己成为引线框架的一个重要材料。它是目
前钢在微电子器件中用量最多的一种材料。

 

本产品的品名是磷青铜，牌号是c5210，产地是云南，铜含量是99.6（%），杂质含量是0.05（%），粒度
是10（目），软化温度是1200（℃），导电率是99（%IACS），硬度是1-400（HRB），品牌是云铜
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